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Das Unternehmen  LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von 
Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert.  
Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf Län-
dern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, Ka-
nada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes aus. 
Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 200 Mitarbeiter.

Weitere Informationen  http://www.lasercomponents.com/de/produkt/oem-steuerelektronik/

OEM-Elektronik für x-InGaAs Zeilenarrays

TEESS: Elektronik und Software unterstützen komplexe Steuerung

Für die komplexen IR Sensor-Arrays der IG-Serie bringt LASER COMPONENTS jetzt das 
elektronische Steuermodul TEESS (TEmpe Electronics & Software Set) auf den Markt.

Diese OEM-Lösung ist ein modularer Bausatz aus einem Sensorboard, einer Zentraleinheit 
in einem Metallgehäuse, einer Kühlkörpervorbereitung für das Array, einem Kabelsatz und 
einer komfortablen Software.

Dabei sorgt das Sensorboard für die korrekte Adressierung, wandelt das analoge Aus-
gangssignal des x-InGaAs Zeilensensors in ein digitales Signal um und kommuniziert mit der 
Zentraleinheit. Es besitzt Bohrungen für die Integration von Zeiss- und Polytec-Optiken. 
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